Resina compuesta fluida




< Consistencia optima
- Alta viscosidad adecuada para la restauracién de clase I.~V. (EsFlow)
- Baja viscosidad apta para revestimiento (EsFlow LV)

<+ Excelente adaptacion marginal

- Restauracidn exitosa a largo plazo
« Disminuir las microfugas y reducir la sensibilidad postoperatoria

<+ Compuesto nanohibrido de proxima generacion
« Facil de pulir

+ Alta resistencia .
- Alta resistencia al desgaste EsFlow shade Guide bpda)

A1l A2 A3

s Tono "EsFlow"
- Al, A2, A3, A3.5, B2, Blue,
AO2, AO3(EsFlow)

- A1, A2, A3(EsFlow LV) EsFlow@®n ==
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< Grado Superior de Conversion
- Grado inicial de tasa de conversion 34.41%

< Propiedad de contraccion volumétrica baja
« Tasa de contraccion muy baja 1.92%
- Baja fuerza de contraccidon

*+ Baja sensibilidad a la luz ambiental
« Sensibilidad muy baja para 75s (8000Ix)
« Tiempo de trabajo prolongado

*»» Alta Resistencia
- Resistencia a la compresidon 365 MPa
- Resistencia a la flexion 114 Mpa

% Alta Resistencia al Desgaste
« EXcelente resistencia comparable a
* resina compuesta convencional
« Cantidad de uso: 0,0217 g
« (Cepillado de dientes 10.000 veces)
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Resina compuest

>> Indicaciones de EsFlow/ EsFlow LV

Indications

(Incremental up to 2mm)

Class Il Class V Small cavity

EsFlow® EsFlow® LV
(Spident) (Spident)

Base Liner Repair of Indirect
(small defects)

Refer to Instructions for Use for
full list of indications.

Pit & Fissure
Sealant

EsFlow® EsFlow® LV

(Spident) (Spident) @(JENT




>> Tecnologia EsFlow Nano

Tratamiento superficial Unico de relleno nano inorganico y tecnologia de dispersion
uniforme y de alta densidad. La tecnologia logro resistencia al desgaste y alta propiedad
fisica.

EsFlow®
(Spident)

— 24 VS

= 1 1 ] R TR
OkV 8.0mm x10.0k SE(V) SU8000 15.0kV 8.0mm x50.0k SE(U) 1.00um

X10,000 X50,000
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SU8B000 15.0kV 8.0mm x5.00k SE(U)




>> SEM (x10,000)
EsFIow (Spldent)

i L BE R
SUB000 15.0kV 8.0mm x10.0k SE(U) 5.00um

x10,000

Estelite Flow Quick(Tokuyama)

SU8000 15.0kV 8.0mm x10.0k SE(U) 5.00um

BeautlFll FIow(Shofu)

SU8000 10.0kV 8.0mm x100k SE(U)

x10,000

CharmFil Flow(Denkist)

SU8000 15.0kV 8.0mm x10.0k SE(U)

F|Itek Supreme FIowabIe(3M)

x10,000

DenFil Flow (Vericom)




LSS Después de 1 min. en la tabla vertical a 37°C Alta viscosidad

Para base y revestimiento Para restaracion directo

Compuesto fluido convencional Nueva Categoria Convencional
/ \ Compuesto
""""""""""""""""""""""""""" r N s B
____________________________________________________ » - | ——— —_r ‘

» "
""""""""""""""""""""""""""""" EsFlow® Injectable EsCom® 250
EsFlow®LV EsFlow® (Coming soon) (Spident)
(Spident) (Spident)

EsFlow LV tiene una alta fluidez.

EsFlow evita las burbujas de aire y tiene suficiente fluidez.
(propiedad similar a la resina compuesta)



EsFlow LV

>> Grado de desplome

EsFlow®
(Spident)

BeautiFil
Flow
(Shofu)

Filtek Supreme
flowable
(3MESPE)

Resina compuesta fluida

Tetric N-Flow
(Ilvoclar Vivadent)

Estelite Flow quick
(Tokuyama)

CharmFil Flow
(Denkist)

DenFil Flow
(Vericom)

IEPI(IENT




>> Excelente fluidez y buena adaptacion marginal

EsFlow y EsFlow LV fluyen bien en la superficie de la cavidad sin burbujas de aire.

EsBond EsBond

EsFlow®+EsBond® EsFlow®LV +EsBond®
(Spident) (Spident)

* Fuente: Datos internos del centro de investigacion y desarrollo de Spident.

prdon]




>> Grado Superior de Conversion

IVIilidlitiatousSystein)

Los multiiniciadores permiten
reaccion radical,
Permitir una alta

polimerizacion
tasas de conversion.
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>> Baja sensibilidad a la luz ambiental.

Wity to Amibiednt Light

El aditivo absorbe o bloquea la
luz ambiental para retrasar el
tiempo de polimerizacion de la
luz. Como resultado, el usuario
puede tener un tiempo de
trabajo prolongado con EsFlow.

Fpude




>> EsFlow Punta de metal flexible
¥Metal Tip

4

Elephant Nose Tip

Previous New bendable
metal tip metal tip

Fpade




>> Prueba de desgaste del cepillado dental (10,000 veces)

= Wearing amount (g)
01 0.0841
005 0.0385 0.0319
0.0217
0.0161 795  0.0169
EsFlow BeautiFil  Filtek Tetric N- Estelite CharmFil DenfFil
(Spident) Flow Supreme Flow Flow quick  Flow Flow
(Shofu) Flowable (Ivoclar (Tokuyama) (Denkist) (Vericom)
(3MEPSE) Viavadent)

* Fuente: Datos internos del centro de investigacion y desarrollo de Spident.




>> Resistencia a la compresion (Mpa) / Resistencia a la flexion (Mpa)

= Compressive Strength(MPa) = Flexural Strength(MPa)
500 414 150 123 116
365 364 360 114
340.38 320 345
400 99
87.51 %8 95
100
300
200
50
100
0
EsFlow  BeautiFil Filtek Tetric N- Estelite CharmFil DenfFil EsFlow  BeautiFil Filtek Tetric N- Estelite CharmpFil DenFil
(Spident) Flow Supreme Flow Flow quick  Flow Flow (Spident) Flow Supreme Flow Flow quick  Flow Flow
(Shofu) Flowable (lvoclar ({Tokuyama)  (Denkist) [Vericom) (Shofu) Flowable (Ivoclar (Tokuyarma)  (Denkist) {Vericom)
(3MEPSE) Viavadent) (3MEPSE) Viavadent)

* Fuente: Datos internos del centro de investigacion y desarrollo de Spident.

prdon]




>> Grado de conversion (%) / Contraccion (%)

.

= Degree of Conversion(%)
34.39 34.97
% o 3145 S0 3281
35 29.06
30
25
20
15
10
5
EsFlow BeautiFil Filtek Tetric N- Estelite CharmFil DenfFil
(Spide nt) Flow Supreme Flow Flow quick Flow Flow
(Shofu) Flowable {Ivoclar (Tokuyama)  (Denkist) (Vericom)
(3MEPSE) Viavadent)

N

J

* Fuente: Datos internos del centro de investigacion y desarrollo de Spident.

= Shrinkage(%)
2.21
2.5 192 2.11 2.07 2.01
1.75
2
15
1
0.5
0
EsFlow BeautiFil Filtek Estelite CharmpFil DenFil
(Spident) Flow Supreme Flow quick  Flow Flow
(Shofu) Flowable (Tokuyama)  (Denkist) (Vericom)
\ (3MEPSE) -/
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>> Sensibilidad a la luz 8000 Ix(seg) / Profundidad de curado (mm)

100

(2]

20

\

= Light Sensitivity 8000 Ix (sec)

90
75 75
65
55
45
30
EsFlow BeautiFil Filtek Tetric N- Estelite CharmFil DenFil
(Spident) Flow Supreme Flow Flow quick  Flow Flow

(Shofu) Flowable (Ivoclar (Tokuyama)  (Denkist) (Vericom)

(3MEPSE) Viavadent)

~N

s

= Curing Depth(mm)
2.98
269 281 2.94 2,6
2.04
EsFlow  BeautiFil Filtek Tetric N- Estelite DenfFil
(Spident) Flow Supreme Flow Flow quick Flow
(Shofu) Flowable (Ivoclar (Tokuyama) (Vericom)
(3MEPSE) Viavadent)

* Fuente: Datos internos del centro de investigacion y desarrollo de Spident.
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>> Radiopacidad (mmAI)

(

\

= Radiopacity (mmaAl)
3.32 3.02
1.97 218 2.00 2.00
1.81
EsFlow BeautiFil Filtek Tetric N- Estelite CharmFil DenFil
(Spident) ~ Flow Supreme Flow Flow quick  Flow Flow
(Shofu) Flowable (Ivoclar (Tokuyama)  (Denkist) (Vericom)
(3MEPSE) Viavadent)

* Fuente: Datos internos del centro de investigacion y desarrollo de Spident.

EsFlow®
(Spident)

Be:lt::,ﬁl F“t:ll:,‘sﬂl;ﬂ:me Tetric N-Flow
(Shofu) (3MESPE) (Ivoclar Vivadent)

-

i o)

Estelite Flow quick CharmFil Flow DenfFil Flow
(Tokuyama) (Denkist) (Vericom)

Fpade




>> Facil aplicacién
Excelente viscosidad para base, revestimiento y clase V

Dr. J.K.Jung(J.]J.K Dental Clinic)
‘SI;IéENTI




>> Facil aplicacion
Excelente viscosidad para el restauracion directa Dr. 1.KJung(J.J.K Dental Clinic)

5. Light curing for 10 seconds. 6. Apply Base it for liner.

o]




>> Facil aplicacién

Excelente viscosidad para el restauracion directa

Dr. J.K.Jung(J.]J.K Dental Clinic)

9. Apply EsFlow for direct filling. 10. Polishing 11. After treatment.




>> Aplicacion de EsFlow/ EsFlow LV

0 Prepare a cavity and Apply FineEtch®
select the shade and EsBond®

@ Light-cure for 20 seconds © Checkth occlusion @ Finish the restoration
and polish

* Fuente: Datos internos del centro de investigacion y desarrollo de Spident.




iGracias por la atencion!
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